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北京君正集成电路股份有限公司 

关于公司控股股东、持股5%以上股东暨部分董监高减持股

份计划的实施进展公告 

 

持股5%以上的控股股东、实际控制人暨一致行动人刘强、李杰，持股5%以

上的股东暨公司董事冼永辉、张紧，公司监事许志鹏、刘飞，公司高级管理人员

张敏均保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。 

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 

 

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 2 日

在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露了《关于公司控股股东、持股 5%以上股东暨部分董监高减持股份计划期限届

满及未来减持计划的预披露公告》，公司控股股东、实际控制人暨一致行动人刘

强和李杰，公司持股 5%以上的股东暨公司董事冼永辉、张紧，公司监事许志鹏、

刘飞及公司高级管理人员张敏计划自 2018 年 5 月 24 日起的六个月内，以集中竞

价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 475 万股。 

鉴于本次减持股份计划的减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高

减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管

理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述股东减持股份计划的实施进展

情况公告如下： 

一、股东基本情况 

因公司已于 2018 年 6 月 12 日实施完毕公司 2017 年年度权益分派方案，截

至本公告日，上述股东减持股份数量调整情况如下： 

股东名称 
转增前计划减持股份 转增后计划减持股份 

股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例 



刘强 1,600,000 0.96% 1,919,689 0.96% 

李杰 1,600,000 0.96% 1,919,689 0.96% 

张紧 500,000 0.30% 599,902 0.30% 

冼永辉 300,000 0.18% 359,941 0.18% 

刘飞 300,000 0.18% 359,941 0.18% 

许志鹏 300,000 0.18% 359,941 0.18% 

张敏 150,000 0.09% 179,970 0.09% 

合计 4,750,000 2.85% 5,699,073 2.85% 

注：以上数据中比例的计算保留小数点后两位，合计数尾数差异系四舍五入所致。 

二、减持计划的实施进展情况 

1、股东减持股份情况 

股东名称 减持方式 减持期间 
减持均价

（元） 
减持股数（股） 

减持股数占公司

总股本的比例 

许志鹏 集中竞价交易 

2018.6.26 21.31 20,000 0.010% 

2018.6.27 21.65 6,900 0.003% 

合计    26,900 0.013% 

除监事许志鹏外，本次减持计划的其他股东未进行减持。 

2、股东本次减持前后持股情况 

股东名

称 
股份性质 

减持计划实施前持有股份 目前持有股份 

股数(股) 
占总股本

比例 
股数(股) 

占总股本

比例 

许志鹏 

合计持有股份 3,245,475 1.618% 3,218,575 1.604% 

其中：无限售条件股份 811,369 0.404% 784,469 0.391% 

      有限售条件股份 2,434,106 1.213% 2,434,106 1.213% 

注：以上数据中比例的计算保留小数点后三位，尾数差异系四舍五入所致。 

三、其他相关说明 

1、本次减持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持

股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东

及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上



市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。 

2、本次减持股份的股东已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，

实际减持股份数量未超过其计划减持股份数量，减持计划尚未全部实施完毕。上

述股东将根据个人资金需求情况、市场情况及公司股价情况等情形决定是否实施

剩余减持计划，并将严格遵照相关法律法规的规定。本次减持计划存在减持时间、

减持价格和减持数量的不确定性。 

3、本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发

生变更。 

4、公司将继续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法 

律法规的规定及时履行信息披露义务。 

四、备查文件 

1、相关股东减持情况说明； 

2．深交所要求的其他文件。 

 

特此公告。 

 

北京君正集成电路股份有限公司 

董事会 

二○一八年八月二十三日 

 




